


























专利名称(译) 背板及其制造方法，显示基板及其制造方法以及显示装置

公开(公告)号 US20200075694A1 公开(公告)日 2020-03-05

申请号 US16/433240 申请日 2019-06-06

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 DAI QING

发明人 DAI, QING

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/56 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/5056 H01L27/3246 H01L2227/323 H01L51/5088 H01L51/0003 H01L51/56 H01L51/5092 
H01L51/5072 H01L51/0005 H01L51/5012 H01L2251/5369 H01L27/32 H01L27/3244 H01L51/0024 
H01L51/0026 H01L51/0096

优先权 201811025032.1 2018-09-04 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开提供了一种用于OLED显示基板的背板及其制造方法。 背板包括
像素限定层，该像素限定层包括主体层和设置在主体层的表面上的界面
层。 取决于界面层的温度，界面层相对于OLED的功能层表现出不同的
亲液性或疏液性。 当通过使用根据本公开的背板来制造OLED显示基板
时，可以降低成本，并且可以确保显示基板的器件成品率。
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